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(54) V¢vodovy kolfk zékledny hybridnich integrovenjen obvodd

Vyndlez se tykd vjvodového koliku zdkladny hybridnich integrovanych obvodd, JjehoZ
specidlni uprava zajistuje spolehlivé pripdjent koliku ke kontektnfm plochém hybridni-

ho integrovaného obvodu.

Dosud znémé vyvodové koliky umo¥nujl pripojeni kontaktovacich ploch hybridnich
integrovangch obvodd zplisoby, které vzhledem k mo¥nosti vzniku studenych pédjenych spo-
j8 nedovoluji, saby takové hybridni integrované obvody mohly byt zalazeny do nejvysss
spolehlivostn{ t¥idy. Ne jzném&j3f z t&chto zpisobd piipojeni kontaktovacich ploch hy-
bridnfch integrovengch obvodd k v§vodovym kol{lim jsou: privareni slabych propo jovacich
vodi&y, pripéjent péjecich olek nebe pripédjeni kontaktini plo3ky na substrdtu s vyvodb-
v§m kolfkem pomoci pédjeciho mistku. VSechny tyto zpisoby jsou pracné a nedostatednd
spolehlivé. .

Uvedené nedostatky se odstrani vjvodovim kolikem zékladny hybridnich integrovanych
obvodd podle vyndlezu, jehoZ podstata spodivd v tom, Ze jeho vnit¥ni konec je ohnut v
zdvislosti na vysce substrétu, pridemf jeho kruhovy prifez se na tomto ohnutém konci
méni na obdélnikovy§, o Bifce rovnajici se alespon dvojndsobku primdru kolfku, tekZe
z vits{ &dsti pekryvé kontektni plochu na substrdtu, prilem# kontaktni plochy ohnuté-
ho konce vyvodového koliku jsou rovnob&%né s povrchem zékladny hybridniho integrované-
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ho obvodu.

ProdlouZenim vyvodového koliku ne wnitinf strand gékladny hybridnfho integrovaného
obvodu a upravou téte prodlou¥ené ¥dsti tverovénim se doséhne lepsfho pom&ru povrchu
péjené plo¥ky kolfku ke kontaktni plo3ce vfvodovgch drah na substrdtu, cof vyluduje
mo¥nost studenych pdjenych spojd a souZasns zvySuje mechanickou pewnost ukotveni substrd-
tu k zékledn&, Odpadd tudi% nutnost lepen{ substrétu k zékladnd. Dalss vihodou vy¢vodové=
ho kolfku podle vyndlezu je dobry odvod tepla ze zubstrétu do zékladny pres vyvodovy ko~
11k, priZemZ prenos tepla je moZno 5e§té zvétiit termdlnimi silikonovymi tmely, které
nejsou vi¥i prvikdm hybridnich integrovangych obvodd sgresiwni.

Vynédlez bude ddle bliZe popsén podle pfikladu provedeni na prilo¥eném vikrese, kde
na obr. 1 je zndzorn¥n &dstelny rez gékladnou hybridnfho integrovsného obvodu v ose V-
vodového kolfku a na obr. 2 je v pidoryse zakreslena &dst zékladny s patrnym rozdirenim
wnit¥ntho konce vyvodového kolfku nad kontaktn{ plochou asubatrétu,

Uprava v¥vodovych kolikd 3, prochédzejfcich sklendnymi zdtavy 2 a zékladnou 1, spo=-
Eivd v tom, Ze jejich wnit¥n{ konce se ohnou o 90% nad zékladnu 1 tak, %Ze jsou rovnob&i-
né s povrchém zékladny. Pritom se tvar wvnitfnich koned kolfkd 4 méni 2z kruhového pritezu
na obdélnikovy, jek je patrno z obr. 2; Je zlejmé, ¥e vnitimni konec vyvodového kolfku 3
pPekryvéd z v&tdf &dsti kontaktnf plochu 2 na substrdtu J. To umo¥nuje dokonalé provede=~
n{ pdjectho spoje. P¥i montd%¥i substritu I s namontovanymi &ipy 6 a ostatnimi elektricky-
mi mikroprvky se substrdt 7 pod tvarované vnitfni konce vyvodovych kolfkid 3 zasouvd ve
smé&rech P nebo S, vyznaéénych na obr. 2. Dokonalé spdjeni propdjenim mezi plochou &dstdi
vyvodového kolfku 3 a kontaktni plochou 2 Je zabezpedeno nanéaenim vratvidky cinu 4 na.
ob& pdjené Zdsti, to jest na vnit¥n{ roz¥ifeny konec vyvodového koliku 3 a na kontaktni{
pPlochu 5 substrétu 7.

Vyvodovy kolik podle vyndlezu najde uplatnéni nejen u hybridnfch integrovangch ob-
vodd, ale i u jinyeh miniaturnich elektronickych obvodd opatienych vyvodovymi koliky.,

PREDMET VYNLALEZU

Vyvodovy kolfk zékladny hybridnich integrovangch obvodd, vyznaleny tim, Ze jeho
vnitini konec je ohnut v zdvislosti na v§ice substrétu /1/ a kruhovy§ pritez vyvodové-
ho koliku /3/ se na tomto ohnutém konci mé&nf na obdéln{kovy} o ¥ifce rovnajici se alespon
dvojndsobku prim&ru koliku, tak¥e z vitd{ ¥dsti prekryvd kontaktni plochu /5/ na sub-
strdtu /7/, pfi¥em? kontaktni plochy ohnutého konce vyvodového koliku /3/ jsou rovno-
b&2né s povrchem zdkladny /1/ hybridntho integrovaného obvodu.

2 vykresy
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